选择性激光熔融系统技术参数
一、主机整体技术规格
1、设备设计制造检测应符合相关国家标准，设备所有零、部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位(SI)标准；
2、激光器选用连续光纤激光器，波段：1060nm～1080nm，单个激光器功率：≥500W，激光器数量1个；
★3、采用高速扫描可控的振镜系统，最大扫描速度：≥8m/s；
★4、聚焦光斑直径：≤55um；
5、设备成型缸尺寸（直径×高度）：≥Ø191×199 mm3
6、主机设备结构紧凑，占地空间小，最大外形尺寸：长×宽×高≤1200 mm×900 mm×2100mm；
7、送粉方式采用自下而上的顶粉方式，送粉缸位于送粉平面下方，通过刮刀铺粉直接为打印平面送粉；
★8、须内置高信噪比熔池监控相机，用于打印过程中自动记录熔池热辐射强度，评估优化打印工艺参数；
9、打印时成形腔采用惰性气体保护，成型过程中，氧含量最低：≤100ppm。须内置微氧含量检测仪，实时监控打印过程中成形腔氧含量（须提供微氧含量检测仪在设备内部的实物照片并加盖投标人公章）；
10、设备具有工作过程监控信息，具有铺粉后粉床图像采集功能，设备操作历史记录可实时查询；
11、铺粉层厚可调节范围：0.02mm-0.10mm；
12、烟尘循环过滤装置：内置在主机设备中，管道采用快拆式结构，方便更换及清洗滤芯；
13、设备还可以切换成：≤（直径×高度）Ø80 x 80 mm3的较小打印平台，小平台仅需提供更少的粉末便能进行材料及工艺验证；
14、大打印平台活塞具备通用预热功能，最大预热温度：≥150℃；
15、小打印平台具备集中预热功能，最高预热温度：≥400℃；
16、可打印材料：钛合金、铝合金、不锈钢等材料；
17、打印零件尺寸精度：尺寸在100mm以内，≤±0.15mm，大于100mm，尺寸的≤±0.15%；
18、数据处理功能
配套的主机设备数据处理软件2套，要求与主机设备匹配，基本功能包括但不限于：
（1）支持STL格式，模型导入后，三维可视化模型；
（2）可沿XYZ方向调整模型位置，旋转模型；
（3）具有切片预览功能，在切片预览功能中，有轮廓扫描和填充扫描，都能以箭头的方式直观显示这二种扫描线的方向、直观显示相邻二层进行垂直角度交替扫描方向；
（4）能以色阶方式对薄壁模型进行壁厚分析；
（5）能自动生成支撑，编辑手动支撑，包括圆锥支撑、块支撑、边界镂空支撑，斜支撑等，且可直观显示对应的支撑形状；
（6）工件烧结可编辑核心参数不少于40项。
19、设备控制功能
配套的主机设备控制软件1套，要求与主机设备匹配，基本功能包括但不限于：
（1）设备控制界面友好，集成化式看板总界面，能将多个关键监控信息同时集成显示在一张烧结界面上；
（2）具有三维可视化界面，可以直观地以二维视角和三维视角实时查看工件的烧结截面状态及其扫描方向；
（3）具备离线计算功能，包括离线状态下计算烧结所需时间、通过预览扫描路径轨迹，提前发现扫描错误，方便及时纠错；
（4）烧结工艺参数可设置项，能拓展到每一个烧结层。即在同一个烧结工作包中，可针对不同零件分别设置不同工艺参数，而且同一零件在不同Z方向烧结层能设置不同参数，如上下表面扫描次数、扫描速度、扫描功率等，且上述参数能逐一以直观的曲线图方式显示。
二、配套设备及备件 
1、工业防爆吸尘器：数量1台；用于吸取或清理残余灰尘、粉末等。
(1)集尘桶容积：30L或以上；
(2)主过滤面积：≥9cm2； 
(3)防护等级：≥IP64； 
2、振动筛，数量1台；用于振动筛分粉末
(1)电源：380V或220V；
(2)筛网直径：≥500mm；
(3)可充入惰性保护气体；
(4)惰性气体压力0.2MPa～0.35MPa，
(5)可外接气源，也可从主机气源引出；
(6)功率：≥70W；
3、氩气罐，数量1台；
(1)容积：≥100L；
(2)储存氩气，纯度为99.9%；
(3)配氩气减压阀、氩气压力：≥5bar
(4)氩气流量5m³/min；
4、试机材料，与主机设备配套，数量不低于40KG；
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